
1．内部構造(例)/Example of Structure 2．材料名/Material

No. 材料/Material
 ニッケル合金
Nickel Alloy

銅
Copper
ニッケル
Nickel
すず
Tin
ニッケル
Nickel

チタン酸バリウム系
Barium titanate-based

低ESL型チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表
Structure and Material of Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitor
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